Arquitectura i1 Configuracions
Informatiques

Tema 1. Introduccion — Parte 3

Davide Careglio




Tema 1. Introduccion

» Tema I.Introduccion
Un poco de historia
Generaciones
Arquitectura de los ordenadores

|dentificacion de los componentes

A 4

Tema 2. El microprocesador

Tema 3. Memoria

v Vv

Tema 4. Dispositivos de E/S y buses

A 4

Tema 5. DataCenters y modelos de comunicacion



1.4 - Identificacion de los componentes

» Arquitectura de un PC actual
(luego veremos mas dispositivos)

1) Monitor
2)  Placa base (motherboard)

3)  Procesador

4)  Memoria
5) Tarjeta de expansion

6) Fuente de alimentacion

7)  Lector de discos

8) Disco duro

9) Teclado

10) Ratoén



1.4 - Identificacion de los componentes
Componentes de la placa base

Zocalo para el procesador

Ranura para la memoria RAM

Chipset

BIOS

Bateria

Memoria caché

Tarjeta o ranuras d expansion: PCI, ISA,AGP, PCl/e, etc.

Conectores y puertos
Puertos teclados y raton

vV Vv VvV Vv VvV Vv Vv v

Puerto serie, paralelo, USB, R|-45, Firewire, thunderbird, etc.
Ranura IDE, SATA

Ranura alimentacion

Ranuras leds, ...



1.4 - Identificacion de los componentes
La placa base

» El formato de la placa base determina
La dimension fisica de su area
La distribucion, el nimero y el tipo de anclajes
La distribucion de sus componentes
Las directrices de ventilacion para favorecer las disipacion térmica

Las necesidades de alimentacion

» Historicamente han existido 3 formatos
AT (1984): Full-size AT, Baby-AT, LPX
ATX (1995): AT X, Micro-ATX, Flex ATX, NLX, Mini-ITX,WTX
BTX (2003): BT X, Micro-BTX, Pico-BTX



1.4 - Identificacion de los componentes
La placa base

» Formato AT
1984
Advanced Technology
También conocido como IBM AT

Usado por IBM para sus ordenadores con Intel 80286 (segunda
generacion)

Se convierte en un estandar de hecho seguido luego para todos los
demas fabricantes de personal computer IBM compatibles



1.4 - Identificacion de los ""mrw

La placa base "ﬁ
Power ‘a",
supply

» Formato ATX 'w:

'!su‘"

Desarrollado por Intel en el 1995 i
USB,
Advanced Technology Extended il
Introduce una nueva fuente de B
, and audio
alimentacion connectors

Un Unico conector de alimentacion.

No puede ser instalado
incorrectamente.

Processor, ATX
heatsink, motherboard

Proporciona 3.3V, reduciendo la and fan

5.25"
and
3.5
drive
bays

necesidad de reguladores de voltaje en

—
la placa base -

El procesador y la memoria son reubicados para que

" . i
sean refrigerados mejor -

Se reubican los conectores internos para ponerlos
cerca de los dispositivos, con lo que los cables internos
son mas cortos.

7T




1.4 - Identificacion de los componentes
La placa base

» Formato BTX

Desarrollado por Intel en el 2003
Balanced Technology Extended

Reemplazar AT X con los objetivos de
Reducir la distancia entre componentes

Optimizar el flujo de aire

Mejorar la refrigeracion de los ,
componentes /0 Ports-
Reducir el ruido PCI Slots

Permitir una gran variedad de dimensiones

Poco éxito debido al cambio generacional de microprocesadores
(mononucleo -> multintcleo) que pone mas énfasis en la eficiencia
energética y en producir menos calor
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1.4 - Identificacién de los compone iy

Zocalo de la placa base P

» Elemento de la placa base donde se coloca el
procesador

» PGA (Pin Grid Array)

Es un conector cuadrado que tiene orificios muy pequenos
donde se encajan los pines cuando se coloca el procesador a
presion

» ZIF (Zero Insertion Force)

Eléctricamente es como un PGA, la diferencia es que posee
un sistema mecanico que permite introducir el procesador
sin necesidad de presion

» LGA (Land Grid Array)

En este caso los pines estan sobre el laco del zocalo y en el
procesador hay los contactos de oro-plata que tocan los
pines al colocarlo en el zécalo
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1.4 - Identificacion de los componentes

Zocalo de la placa base

» Diferencias

e Corgane” D ass Deycpets
L LR TS S

AsNg e 0
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1.4 - Identificacion de los componentes
Zocalo de la placa base

» Intel
A partir del Pentium 4 tiende a usar LGA
LGA 775 (Pentium 4)
LGA 1366 (Core i7,2008)
LGA 1167 (Xeon, 2010)

LGA 1151 (Skylake), LGA 2066 (Skylake-X,2017)

» AMD
Tiende a usar PGA
Socket 939 (Athlon 64)
FA| (Fusion)

AM4 (Ryzen), SP3 (EPYC),TR4 (Threadripper)




1.4 - Identificacion de los componentes
Zocalo de la placa base




1.4 - Identificacion de los componentes
Chipset

» El "chipset" es el conjunto (set) de chips que se encargan de controlar las
funciones del ordenador en la placa base

Controla los accesos a memoria, a los buses, las conexiones de entrada/salida y todo lo
que pueda estar en la placa.

Es el sistema central nervioso del ordenador y es una de las piezas mas importante del
ordenador.
» El principal objetivo de un chipset es centralizar todas las funciones en dos o
tres chips, minimizando el numero de chips que se integran una placa base.
Reduce el coste.
Evita prolongados periodos de prueba y validacion.
Reduce el tiempo de desarrollo de una nueva placa base.

Reduce el tamano de la placa base.

» Del tipo de chipset dependera el tipo de memoria, la gama de procesadores
soportados, el numero de discos, el numero de puertos USB, y su velocidad.

» Los fabricantes mas conocidos son INTEL, AMD, VIA, NVIDIA,ATI



1.4 - Identificacion de los componentes
Chipset

» Los chipset cobran importancia a partir del Pentium
Los chipset de los 486 y anteriores tenian poca influencia en el rendimiento general
El bus del Pentium y los de expansion van a distinta velocidad.

El chipset es indispensable para tratar con esta diferencia.

» Los primeros chipset de Intel fueron para el Pentium

Fueron los primeros en integrar todas las funciones y dividirlas en dos chips (Chipset
Norte y Chipset Sur).

Incluian un gran ndmero de funciones de control.
» Hoy en dia, el chipset determina en gran medida el rendimiento del PC. De la
calidad y las caracteristicas del chipset dependeran:

Obtener o no el maximo rendimiento del procesador.

Las posibilidades de actualizacion del PC.

El uso de tecnologias mas avanzadas de memorias y periféricos.



1.4 - Identificacion de los
Chipset Northbridge

» Esta situado cerca del procesador.

Se comunica directamente con el
procesador. @
Aglutina las funciones de los controladores

de buses.

Controladores de memoria / cache.
Internal Bus /

Controladores PCl Express. Direct Media Interface

Controladores graficos (AGP, etc.).

» El puente norte de una placa madre es el
que determinara

El niUmero, velocidad y tipo de CPU (o
CPU:s)

La cantidad, velocidad y tipo de memoria
RAM que puede usar una computadora.
» También es el sector que mas calor
genera, necesitando siempre algun
disipador de calor.

Chipset
Northhndge
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1.4 - Identificacion de los
Chipset Southbridge

» Aglutina todas las funciones de

Entrada/Saliday los controladores de
periféricos.

Controladores IDE, SATA.

(AMD) '

Controladores PCI. ‘
. Internal Bus /
Controladores Serie, USB, FireWire, Direct Media Interface
Ethernet
CMOS RAM y RTC (BIOS). “ |
» Contiene todos los componentes
heredados de arquitecturas anteriores ‘ -

(controlador'bus ISA IRQ DMA

Chipset Southbridge



1.4 - Identificacion de los componentes
Chipset actual

» Actualmente el southbridge es el unico elemento del chipset en la placa base
» Los procesadores heredan todas las caracteristicas del antiguo Northbridge.

» El southbridge actual se le conoce también como Platform Controller Hub

PCl Express* 2.0 16 lanes
Graphics 16 GB/s

or
PCl Express* 2.0 8 lanes
Graphics 8 GB/s

PCl Express* 2.0 8 lanes
Graphks 8 'i»B/S
2 GB/s| DMI

14 Hi-Speed USB 2.0 Ports; Rt
Dual EHCI; USB Port Disable JEEEETes
B PCl Express” x1
each x1
Intel® Integrated

10/100/1000 MAC

DDR3

10.6 GB/s

DDR3
10.6 GB/s

Intel®High
Definition Audio

3 6 Serial ATA Ports; eSATA;
Gb/s Port Disable

each
Intel” Matrix
Storage Technology

SPi
Intel® ME Firmware
and BIOS Support

Intel® Extreme Tuning
Support A - Optional

Intel® Gigabit LAN Connect




1.4 - Identificacion de los componentes
Ranuras de expansion

» Sirven para conectar tarjetas de expansion:
Graficas.

De sonido.
De red.

Modem.

£2001 MowStutfWorks
etc. . .

P 9 5 > » e -
Binadl il dla



1.4 - Identificacion de los componentes
Ranuras de expansion

» Mas conocidas
ISA (Industry Standard Architecture), 1981
PCI (Peripheral Component Interconnect), 1992
AGP (Accelerated Graphics Port), 1996
PCI-X (Peripheral Component Interconnect eXtended), 1998
PCle (PCI express), 2004 eux \

PCI-EXPRESS 16X | <o,

PCI

PCI-EXPRESS 1X %’



1.4 - Identificacion de los componentes
Ranuras de memoria

------------ ARRddissiiiig
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DDR DIMM (184-pin)

SIPP

SIMM (30-pin)
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1.4 - Identificacion de los
Procesamiento de graficas

» Las funciones graficas pueden

Ejecutarse en el procesador mismo

4th Generation Intel* Core™ Processor Die Map
2znm Tri-Gate 3-D Transistors

System

Agent,
Display
Engine &
Memory
Controller

Y

T lnnm;luunm;uu “;M,“‘
¥ Shared L3 Cache** oy
'EH BIPEEIEITE Y “
-

Quad core gie shown above Transistor count: 1.4 Billion Die size: 177mm?

Ejecutarse en una tarjeta grafica
instalada en una ranura de expansion

21

componentes

base con un chipset dedicado
exclusivamente

ALIMENTACION
DE PODER EXTRA "\
- 1 |

Ramdac powy MEMORIA RAM

DEDICADA A GRAFICOS

(Unidad Griafica de (GDOR)

Procesamiento)



1.4 - Identificacion de los componentes

Allmel’ltaCIOl’l PCle power connector: 6-pin  4-pin floppy power connector Cooling fan: 135mm

» Para alimentar la placa y
Si hecesarios otros
elementos (leds, discos
duros, disquetera, etc.)

Main power
connector:
20+4 pin

PCle power SATA power 4-pin molex
connector: 6+2 pin  connector power connector

22



1.4 - Identificacion de los componentes
Conectores y puertos

23



1.4 - Identificacion de los componentes
Conectores y puertos

Puerto PS/2

* 150 kbytes/s Puerto USB
* No plug&play Hasta 127 dispositivos

Plug&play

1.0: 1.5 Mbit/s
[.1: 12 Mbit/s

e 2.0:480 Mbit/s

* 3.0:4.8 Gbit/s

Puerto Firewire

* Hasta 63 dispositivos
* Plug&play

* De 100 a 3200 Mbit/s

Puerto serie o COM
* Ha sido substituido por USB
* Entre 75 baud y 128 kbaud

Puerto paralelo o LPT
* Ha sido substituido por USB
* Entre 120 kbit/s y 16 Mbit/s




1.4 - Identificacion de los componentes
Conectores y puertos

HDMI (High-Definition Muli-media

Conectores
de sonido

Mini-Jack

-

TH (Thunderbok)

S-video

25



1.4 - Identificacion de los componentes
Conectores y puertos

Conector IDE

Red Ethernet

de

Conector SATA

26



1.4 - Identificacion de los componentes
BIOS

» Basic Input Output System

» EI BIOS es un conjunto de programas incorporados en un chip de la placa
base que residen en memoria no volatil

» Se encarga de realizar las funciones basicas de gestion y configuracion.
Actualmente se utilizan memorias flash (EEPROM)
Los datos deben mantenerse cuando se apague el PC

Los datos deben ser modificables: anadir discos duros, desactivar dispositivos, cambiar
propiedades (fecha, hora...), etc.

Fabricantes especializados: Phoenix, ALi, AMI,Winbond

v i 4 —r "
-, TR

www. letheanline.net




1.4 - Identificacion de los componentes
BIOS

» Carga inicial
Al iniciar el PC, el sistema accede a una direccion fija de memoria (al final

de la misma) donde hay una instruccion de salto que indica la direccion en
la que se halla el punto de carga del BIOS.

» Conjunto de rutinas de deteccion, comprobacion y configuracion
del hardware (POST)

El BIOS es el responsable de los mensajes de arranque

» Inicializacion y carga del Sistema Operativo
» Conjunto de rutinas basicas de E/S

» Programa de configuracion de parametros basicos del PC

28



1.4 - Identificacion de los componentes
BIOS Samsung BIOS Configuration 10:15 wonday, october o7

BIOS SETUP UTILITY System Time 1015 AM

Aduvanced

ystem Da Monday, 10/07

ﬁ ot i SATA Port 1 SAMSUNG MZMTD128HAFV-00 T
Security .
% CPU Type Quad-Core Processor @)

Manufacturer:Intel A
Brand String:Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 (PY Spaa LO0GH= (up ta Setat Defaut
Frequency : 2 .936H= Y19 Supported
BCLK Speed :133MHz Total Memory 4096 MB @
Cache L1 :256 KB 2
Cache L2 :1024 KB Set the fime. R0y Vetion EOPREV
Cache L3 :8192 KB pEOM Y #sion pey: ©)
Ratio Status:Unlocked (Min:09, Max:22) To modify the time, press ‘Enter’ key.
Ratio Actual Value:22 And then use ‘Tab' to switch between
CPUID :106E5 Time cleens) @
CPU Ratio Setting [22.01
C1E Support [Enabled]
Hardware Prefetcher [Enabledl
Ad jacent Cache Line Prefetch [Enabledl . " 3 ¢
Max CPUID Ualue Limit [(Disabled] | Aptio Setup Utifity - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Intel (R) Uirtuwalization Tech [Enabled] " |ESC Exit
CPU TM Function [Enabledl
3 Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends,

Maln J Cur

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2010 Award Sof tware —=
Advanced BIOS Features BI0S Information set the Date. Use Tab 1t
BIOS Vendor Amer ican Megatrends switch between Date el

» Hard Disk Boot Priority [Press Enter] ;g;s\t::smn 54 AE 0ot e
Quick Boot [Disabled] EC version FO22090001
First Boot Device [USB-HDD] Menu Level ) . : _
Second Boot Device [CDROM] B ormetdon e e i
Third Boot Device f—————————————ject Boot Device
Password Check First Boot Device ority Memory Information
R W B —— —— jas (Hemory :
Limit CPUID Max. || CDROM ..... oppyl Beietem Informotion —

No-Execute Memory| ZIP Seaiate t from floppy Serial Number EANOWU363221438 :'; : 2:152: ff::en 3

Delay For HDD (Sejl USB-FDD sl ‘st [Wed /24/2014] Enter: Select '

Full Screen LOGO USB-ZI¥ = adeen 120] ‘éystem Time [o2:12:37] +/—- : Change Opt.

Backup BIOS Imagelf USB-CDROM ..... t from LS120 i F1  : General Help
Administrator F9 : Optimized Defaults

Init Display Firs| USB-HDD el | Access Level B
Legacy LAN NECURE rd Diskl ESC : Exit
Disabled eeen t from HDD

14:Move ENTER:fAccept ROM]
ESC:Abort t from CDROM

ti+«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit Fl:Gemeral Help
P es F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

ou Ja



1.4 - Identificacion de los componentes
Bateria

» Anteriormente mantenia cargada en una memoria CMOS la
configuracion del BIOS y entonces de arranque del PC

» Hoy en dia esta configuracion se guarda en una memoria RAM
no volatil

» Ahora solo sirve para mantener el reloj (Real Time Clock, RTC)
del PC

30



Tema 1. Introduccion

» Tema I.Introduccion
Un poco de historia
Generaciones
Arquitectura de los ordenadores

|dentificacion de los componentes: ejemplos

A 4

Tema 2. El microprocesador

Tema 3. Memoria

v Vv

Tema 4. Dispositivos de E/S y buses

A 4

Tema 5. DataCenters y modelos de comunicacion
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jemplos
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Ejemplos

Northbridge
with heat sink Southbridge

DRAM
memory slots

hard drive P s

slots

power

connector \

<hisy
CPU heat sinks "%
and mounting

points for fans N\ L L q.‘» F’? AGP slot
CPU socket L0, N | \\\
\

connectors for peripherals (e.g. audio,
Ethernet, serial port, USB, etc.)

backup battery

33



jemplos

s
H2UIDIATIN
yEm L
03241018254

LTI

PCI Express 20

3 20z CopperPCB

TAm3 |

Ultra Durable 3 _J 78 )

R ERREERER TR e

SEEEPEERIRIREE RREEETE TR RN L TR

34



Ejemplos

Ranuras expansion expansion PCle
PCI S , o

Ranuras Northbridge

JRI0 B4 1S
24101A3708

£ Ly
¢ EEEniey

. o, Frav Sy g : |
Conector e {OFF . | §1)0 9%~ @ Ultra Durable
| 8 d ) ) 4 | ‘ { . p -

disquetera Vi = 21| _
| 00000000000 | WAICIROLY

BATTERY
CrossFireX

D T

Bateria

ce

F@GIGABYTE ;
o GA-MA790XT-UDA4P i1\

.
y
ol
5

Southbridge ﬂig m— A3 |

?%C’Q - i . i : O i - U“mDumé—J e
Y = =" Ranuras

BIOS RAM

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Conectores #=8 |
discos duros-gi THSRE o, (| | ;1| ; ;| BIEENN P

SATA - : 9
35 \

Conector discos duros IDE Conector alimentacion




Ejemplos

SATA Connector (x4).  BIOS Flash Chip
in PLCC Socket  Southbridge

Floppy Drive  |DE Connector (x2) Wity heatsink)

Connector -

CMOS Backup Battery

24-pin ATX Power

Connector Integrated graphics

. processor
Super 10 (with heatsink)

Chip

DIMM Memory

PCI Slot (x3)
Slots (x4) - ,

CPU Fan
Connector

Integrated audio
codec chip

CPU Fan &

Heatsink Mount .

‘Integrated Gigabit
Ethernet chip

CPU Socket

(Socket 939) PCl Express Slot

- Connectors For
Integrated Peripherals

PS/2 Keyboard and Mouse, Serial Port,
36 Parallel Port, VGA, Firewire/IEEE 13943,
USB (x4), Ethernet, Audio (x6)



jemplos




EJ emp].OS Bateria Conectores

Ranuras de
exapansion

Zocalo
CPU
Ranuras
Conector U
disco duro Conector

alimentacion

-~



EJ emp].OS Bateria Conectores

~J

Ranuras de
exapansion

Zocalo
CPU
Ranuras
Conector U
disco duro Conector

alimentacion



EJ emp].OS Bateria Conectores

~J

Ranuras de
exapansion

Platform
Controller

Hub
Zocalo
CPU
Ranuras
Conector R
disco duro Conector

alimentacion



-T°em ]_()S Bateria  Disco de estados Conectores
Ejemp solidos (SSD) et

Ranuras de
exapansion

Platform
Controller
Hub
Zocalo
CPU

Ranuras

Conector R

disco duro Conector

alimentacion



Otros dispositivos
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PC para racks

Scale Connector

for Scaling to 4
Sockets 16 x Memory

~ DIMMs (8 / CPU)

2 x Solid State Disk (SSD) Drive Slots

/ ClOv Daughter Card Slot

-

2 xIntel Xeon >

”

Nehalem EX
Processors

2nd Node (same
featuresasfirst)

\\

CFFh Daughter Card Slot
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PC para racks

5C3|§ Lo.nnector 2 x Solid State Disk (SSD) Drive Slots
for Scaling to 4
Sockets 16 x Memory

DIMMs (8 / CPU) ClOv Daughter Card Slot
Alvis (o / LPU)

N
2

| / P
N

|

»
——
v
W
‘-
‘-
"

| _—

]

n

“'t-fl

gl % By % Rigly B Bige N

2 x Intel Xeon
Nehalem EX
Processors

\

~ o lan I 1D

CFFh Dau;
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4 x 40x40x56mm Fans
23,000rpm

2 x Cavium ThunderX CN8830 SoC
48 ARMvE cores each

16 x DDR4 DIMM Sots
Up to 1024GB @ 2400MHz

4 x SATA Il 6Gbis Ports

Half-length Low-profile Slot
PCle x18 (Gen3 x8 bus) connector

Mezzanine U/F Slot
PCle x8 (Gen3 x8 bus) connector

4 x Front Access Computing Nodes
2 x Cavium ThunderX SoC per node

45 4 x 2.5 Storage Bays
Per node

2x USB 3.0 Ports

Per node

2 x 40GbE QSFP+ LAN Ports o PLUS Pt \
Cortina C54343 controller :




46

1A

v
- ] Power Supply

Synchronous dynamic |
RAM (SDRAM) used

for holding the running
configuration and

routing tables, and for

supporting packet

Shield for WAN
interface card WIC or
high-speed WIC
(HWIC)

Nonvolatile RAM

(NVRAM) and boot flash

memory used for storing
‘the ROMMON boot code
,as well as NVRAM data.

Advanced Integration Module
(AIM) option that offloads

processor-intensive :
functions such as encryption |
from the main CPU :




Router ADSL

47

AN

-

Switch
Network
controller
RAM for 4.
BIOS

ADSL protocol



Mini-ordenadores programables

TOP

DC Jack IR SATA Ext Port 1

ocsvm,“
| @
-(n‘ .
{4 ‘;; i -

Power LED

Power Key

HDMI A port

o P =

TF card USB Aport * 2 Ext Port 2

48



GPIO 40 pin

Emeciine USB 2.0 Ports
Broadcom ~ '..';\ Y i‘”ﬂ Py
BCM2835 1 aei A e
700 MHz ARM 11 ST @tesphoery I ss o
SoC '
DSI Connector
CSI| Camera USB & Ethernet
Connector Interface Chip
New High
Efficiency Power 4 Sl ) ' Et1hOO m:) gs rt
Supply A5 YE S , 8 | BT
5 s S 18 4 A
Power | W ¥ o o S .
Connector : Audio |10
HDMI —
Power
Connector 100 mbps
Ethernet Port
Micro SD
Memory Card
Connector 1 : _
F‘.\lm? o TN ‘ y ; ' " o USB 2.0 Ports
‘oa i3 Loy
Ol -
; ol v
GPIO 40 Pin T,
Header
49
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Mini-ordenadores programables

Activity LEDs

ROM

.......... . T

.....

Isolation
Transformers

Power Supply

WAN Port LAN Ports
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@ S iISuppli

Teardown Analysis

2x SKYWORKS SOLUTIONS INC
SE2614BT
FEM

SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC
K4B2G1646E-BCKO
SDRAM, DDR3, 2Gb

FUJITSU SEMICONDUCTOR LTD
MARVELL SEMICONDUCTOR INC MCU
88W8797-BMP2
Bluetooth / FM / WLAN
RENESAS ELECTRONICS CORP
ASIC
MARVELL SEMICONDUCTOR INC
88EC060-NN82

Ethernet Controller

SONY CORP
CXD90025G
Network Processor

8x SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC
--- K4G41325FC-HCO3
» S5 Graphics DRAM, GDDRS, 4Gb

SONY CORP
CXD90026G B
CPU, 8-Core AMD Jaguar

Copyright © 2013 iSuppli Corporation—a Company Which was Acquired by IHS,

nc.




Ejemplos

htﬁed iSU Ii
Sony PlayStation 4 @ " PP

Disassembly — Main PCB, Bottom Teardown Analysis

2x SKYWORKS SOLUTIONS INC
SE2614BT
FEM

SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC
K4B2G1646E-BCKO
SDRAM, DDR3, 2Gb

FUJITSU SEMICONDUCTOR LTD
MARVELL SEMICONDUCTOR INC MCU
88W8797-BMP2
Bluetooth / FM / WLAN
RENESAS ELECTRONICS CORP
ASIC
MARVELL SEMICONDUCTOR INC
88EC060-NN82

Ethernet Controller

SONY CORP
CXD90025G
Network Processor

8x SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC
--- K4G41325FC-HCO3
» 52 Graphics DRAM, GDDRS, 4Gb

SONY CORP
CXD90026G B
CPU, 8-Core AMD Jaguar

Copyright © 2013 iSuppli Corporation—a Company Which was Acquired by IHS,

nc.




Qualcomm
SWCP GRG28 WTR1625L
Antenna Switch Transceiver
Module

Qualcomm
WTR1620
Receiver

32HUBI Invensense MPG5SM
Sensor Hub 6-axis gyro/ accelerometer

Lattice
LPIKSD 8409R31
Low-power FPGA

Qualcomm WCD9320
Audio Codec

FCI1 (Silicon Motion)
FC8080 RF Tuner

& Demodulator

NXP 47803
NFC Controller

Audience EST704
Advanced Voice
Processor

Silicon Image
SIMG 824080
MHL Transmitter

Biosensor
Pulse/Oxy IC

Qualcomm PMC8974
BB/AP Power Management



cFalta algo?

Qualcomm
SWCP GRG28 WTR1625L
Antenna Switch Transceiver
Module

Qualcomm
WTR1620
Receiver

32HUBI Invensense MPG5SM
Sensor Hub 6-axis gyro/ accelerometer

Lattice
LPIKSD 8409R31
Low-power FPGA

Qualcomm WCD9320
Audio Codec

FCI1 (Silicon Motion)
FC8080 RF Tuner

& Demodulator

NXP 47803
NFC Controller

Audience EST704
Advanced Voice
Processor

Silicon Image
SIMG 824080
MHL Transmitter

Biosensor
Pulse/Oxy IC

Qualcomm PMC8974
BB/AP Power Management
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CPU

Memoria




cAlgo diferente respecto a los PC?

56



cAlgo diferente respecto a los PC?

» No hay chipset

» No se han integrado todos los controladores en uno o dos chipset como pasa
con los otros dispositivos no portatiles

» ¢por qué!?
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Arquitectura tipica

3 Gdata

Connectivity

C we ]

NFC

Bluetooth

SDi0
. 125
Microp % 12C/5P1
CCOICMOS Applications
Camara Processor

Rc

Touch

Interface

Light/Proximity
Sensor
SAR Proximity

Accell

Compass/
Gyro

Wireless
Power

LEGEND W Logic
@ Processor [T Power
@ Interface @ ADC/DAC
1 RF/AF [HiClocks |-~~~ === =====
P Amplifier @H Other




Arquitectura tipica

Connectivity
WiFi Light/Proximity
Sensor
NFC SAR Proximity
Bluetooth
Accel!
Compass/
Gyro
SDi0
Display Subsystem
3 125
Microp % 12C/5P1
rc Touch
Applications ouc
CCp/emos
c o Processor Interface

)

| |

- ]
= n
3 .

I I NN NN EEEEEEEEEEEDRN

Power Management

=

Host and
Output Powar

(Optional)

:

£20
L J gg

Connection

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEENEER)

LEGEND

I RF/IF

M Logic

@ Processor [T Power
& Interface EEADC/DAC

[l Clocks

P Amplifier @ Other




Ejemplos

w ety 1N
ke R
i

Connectors for
Display/Digitizer and
Other Flex Cables

‘u.-:

A8 Chip

Nano-SIM Slot Flash Storage

LTE Modem
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Ejemplos

Samsung Galaxy Tab 7.7 SCH-1815
Disassembly - Main PCB, Bottom

Samsung Semiconductor
KAXS51323PK
SORAM -Mobile DDR, S12Mb

Samsung Semiconductor
K3PETET008-XXC]
SDRAM - Mobile DDR2, 1G8, PoP

Silicon Motion
FCT778S
-Dual-Band

RF Transceiver

Avago Technologies
ACFM-7109

Quadplexer

Maxim
MAXSO03CETI=T
Battery Charger

Anadigics
AWCE323RMAT7
PAM - Dual-Band

Samsung Semiconductor
CMC22000

Baseband Processor - LTE

Yamaha
YMUS23-P

Codec - Audio

VIA Telecom

CBP7.1C
Baseband Processor -
COMA2000 1X / EVDO

CSR

GSDAT
GPS

Akm Semiconductor
AKB975C

Electronic Compass

Samsung Semiconductor
KSL2866ATE-BQL2
MCP

Samsung Semiconductor
SSPC210801
Applications Processor -PoP

SiliconImage
SI9234BT
Mobile High-Definition Link Transmitter



$100 Laptop

Wireless Mesh VF
g.od. Marvell 88W8388 CPU
%MH: s 1 .2\, Marvell B8WB015 RFIC
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